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OZET
CIMENTO FAYANS YAPISTIRICISI VE AYNISINI BIR FAYANS ALTLIGINA
UYGULAMANIN YONTEMI

Cimento fayans yapistricilan ve kullamm yontemleri, yapistinicilar, diisiik
karboksilasyon, biiyiik partikiil biiyiikliigiinde suda ¢éziiniir film olusturucu vinil
aromatik dien kopolimer lateksten ve azaltllmis miktarda seliiloz eterden olusan kuru
bir su karisimindan olusan bir polimer toz karisimi stiin su daldirma kesme dayanimi

ve donma / ¢oziilme kesme dayanimu sergiler.
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ISTEMLER

1. Kuru kanigim bilegimi iceren bir ¢cimento olup:

a) ¢imento;

b) suda ¢dziinmeyen bir film olugturucu vinil aromatik-dien polimer ve bir kolloidal
dengeleyici iceren bir suda dagilabilir polimer tozu (RDP), s6z konusu suda
¢cozlilmeyen film olusturucu polimer, 200 nm ila 500 nm arasinda bir ortalama
parcacik boyutuna sahiptir, burada "ortalama partikiil boyutu", lazer 151k sagilimu ile
belirlenen toz partikiill dagilimindaki partikiill capmna veya partikiiliin en biiyiik
boyutuna karsilik gelir dyle ki, polimer yapmak i¢in kullanilan monomerlerin toplam
agirhigina dayah olarak monomer iceren kopolimerize karboksil grubunun miktarina
dayanarak, agirlikca 50 dagilimdaki parcaciklarin% 'si pargaciktan daha kiiciiktiir ve
dagilimdaki parcaciklann agirlikca % 50'si pargaciktan ve agirhik olarak % 0.1 ila
agithkca% 2.25 arasinda en az bir etilenik olarak doymamis dikarboksilik asit,
bunlarin tuzlarn veya bunlarnn karisimlan iceren bir karboksilasyon miktarindan
bityiiktiir; ve,

¢) bu bulusun kuru karistm bilesiminin toplam agirhigina bagh olarak, agirhkca %

0.17 ila 0.32 bir seliiloz eter igerir.

2. Istem l'deki gibi bir ¢imento bilesimi olup, suda ¢oziinmeyen film olusturucu
polimer agirlikca % 0,5 ila% 2,125 arasinda bir karboksilasyon miktarina ve 220 nm

ila 400 nm arasinda bir ortalama parcacik boyutuna sahiptir.

3. Istem 2'deki gibi bir ¢cimento bilesimi olup, polimerin ortalama parcacik biiyiikliigii

240 nm ila 400 nm'dir.

4, Istem I'deki gibi bir ¢imento bilesimi olup, su icinde yeniden dagilabilir toz,

stirenbutadien kopolimeri igeren bir karboksil grubudur.
5. Istem I'deki gibi bir ¢cimento bilesimi olup, etilenik olarak doymamuis dikarboksilik

asit, itakonik asit, maleik asit, fumarik asit ve bunlarin karisimlarindan olusan gruptan

secilir.
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6. Istem l'deki gibi bir cimento bilesimi olup, suda ¢oziinmeyen film olusturucu

polimer monomerler stiren, biitadien, ikonik asit ve akrilonitril igerir.

7. Bir substrat1 kapama, yapistirma veya kaplama yontemi olup:

onceki istemlerden herhangi birine gore bir kuru karisim bilesimi iceren bir ¢imento
saglanmasi;

(1) yaymlanan basvuru EP-A2-2537818 nin [0048.] paragrafina gére belirlenen 5
rpm'de har¢ viskozitesine sahip bir har¢ yapmak i¢in ¢imento iceren kuru karigim
bilesiminin su ile karistirilmasi,

(2) harcin bir substrata uygulanmasi;

(3) buna bir kiremit uygulanmasi; ve

(4) kurutulmas1 adimlari icerir.

8. Istem 7'deki gibi bir yéntem olup, suda ¢oziinmeyen film olusturucu polimer
polimeri yapmak icin kullanmlan monomerlerin toplam agirhigina dayali olarak
monomer iceren kopolimerize edilmig karboksil grubu miktarina bagh olarak

agirlikca % 0.5 ila 2.125 arasinda bir karboksilasyon miktarma sahiptir.

9. Istem 7'deki gibi bir yontem olup, suda ¢oziinmeyven film olusturucu polimer, 220

nm ila 400 nm arasinda bir ortalama parcacik boyutuna sahiptir.
10. istem 7'deki gibi bir yontem olup, suda ¢bziinmeyen filtre olusturucu polimer,
kopolimerize formda, stiren, biitadien, ikonik asit ve akrilonitril monomerlerini iceren

bir kopolimerdir.

11. istem 7'deki gibi bir yontem olup, substrat kontrplak, arka panel, beton,

yonlendirilmis strandboard veya bitmemis 1¢ duvar ylizeyi igerir.
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TARIFNAME
CIMENTO FAYANS YAPISTIRICISI VE AYNISINI BIR FAYANS ALTLIGINA
UYGULAMANIN YONTEMI

Mevcut bulus, karboksil gruplarma sahip vinil aromatik-dien kopolimerlerinden
inorganik hidrolik ¢imento, seliilloz eterleri ve suda dafilabilir polimer tozlarim
(RDP'ler) igeren ¢imento karo yapistiricilart (CTA) ile ilgilidir. Ozellikle mevcut
bulus, ¢imento, kum, diisiik bir karboksilasyon, biiyiik partikiil boyutlu stiren biitadien
yeniden dagilabilir tozu ve c¢imentolu fayans yapistiricisi veya c¢imento igeren
yapistirict  {CTA) uygulamalan i¢in disgiik seliiloz eter dozu iceren harg
formiilasyonlarinda faydal bilesimler, bunun aynisim bir karo substratina uygulamayi

iceren kullanma yontemleri ile ilgilidir.

CTA'lar tipik olarak c¢imento, kum, organik polimerler ve seliloz eterleri ile
hazirlanir. CTA {ireticileri, suya daldirma kesme dayamimini karsilayan yapistiricilar
saglamada ve CTA'lar1 kangtiran ve bunlan yerinde kullanan aplikatdrlerin donma /
¢ozlilme makaslama dayammmim saglama konusunda miicadele eder. Gegmiste,
aplikatorler, reolojiyi, su tutma, kayma direncini ve kullamlan CTA veya harcin
gelistirilmis islenebilirlifini kontrol etmek icin CTA Kkarisimina seliiloz eter
eklemistir. Bununla birlikte, selilloz eterleri pahalidir ve miktarlarini azaltmak arzu

edilir.

Daha yakin zamanlarda digerleri, islenebilirlifi ve bunlardan yapilan sertlesmis
yapistiricilarin giiciinii arttirmak igin CTA uygulamalarindaki siiper plastiklestiriciler
ve polimer tozlarn gibi polimerleri icermistir. Bununla birlikte, bu tiir polimerler

aplikator i¢in kullamilan maliyetleri biiyiik dlgiide artirabalir.

Nelson'a verilen ABD Patenti No. 3,822,230, yaklagik 500 nm ila 1000 nm arasinda
bir ortalama partikiil ¢capina sahip, orijinal lateks ile yaklasik ayni partikiil boyutuna
sahip yeniden yapilandirilmug bir lateks olusturmak tlizere suda dagilabilen bir toz
halinde iiriin olusturmak iizere piiskiirtillerek kurutulabilir bir lateks bilesimi aciklar.
Buna ragmen, 1,2,3,6-tetrahidroftalik asitin disodyum tuzu gibi iki tane visinal
karboksil gruplarina sahip olan ilave formiilasyon bilesimleri suda yeniden dagitimi

temin etmek igin gereklidir; bunlar karboksilasyonun miktarina ilave edilir.
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WO 2009/099717, suda yeniden dagilabilir bir polimer tozdur. EP-A-2380927, diisiik
karboksilasyonlu stiren biitadien bazli lateksten hazirlanan yeniden dagitilabilir bir
polimer tozdur. EP-A-2341084, koruyucu koloit bilesimlerle stabilize edilmis yeniden

daglabilir bir polimer tozu islemektedir.

Mevcut bulug, azalulmis miktarda seliiloz eter ile suya daldirma kesme dayanim
performansi arttirilmig ve donma / ¢dziilme kesme dayanmimi performans: disiirilmiis
ve boylece formiilasyon maliyetini diisiiren bir ¢imento iceren karo yapistiricisi

saglama problemini ¢dzmektedir.

Mevcut bulusa gore, cimento iceren bir fayans yapistiricist (CTA) gibi bir kuru
karisim c¢imento bilesimi, kuru har¢ veya cimento, diisiik karboksilleme, biiyiik
partikiil boyutlu vinil aromatik-dien lateks kopolimerinden, 6rnegin bir stiren biitadien
kopolimerinden yapilmig, afihik¢a % 0.1 ila 2.25 arasinda bir karboksilasyon
derecesine sahip, polimer yapmak icin kullanilan monomerlerin toplam agirlifina
dayali monomer igeren, tercihen agirhkca% 0.5 veya daha fazla, veya tercihen
agirhkca % 2.125 veya daha az, veya daha tercihen agirhikga % 2 veya daha az olan
monomer i¢eren kopolimerize karboksil grubu miktan olarak tammlanan, ve agirhikca
ortalama partikiil ebadi 200 nm ila 500 nm veya tercihen 220 nm veya daha fazla veya
daha iyisi 240 nm veya daha fazla veya 400 nm'ye kadar olan, suda dagilabilir bir
polimer toz (RDP) icerir.

Mevcut bulusa gore, kuru karisim su ile kanistirildiginda, 5 rpm'de 400.000 ila
600.000 cps harg¢ aralifinda bir har¢ viskozitesine sahip bir har¢ veya yapistirici
olusturmak icin, bilesimler, aym seliiloz eteri iceren ayni ¢imentoyla ve karsilagtirmali
bilesimdeki lateks polimerin agirlikga% 2.5k bir karboksilasyon derecesine sahip
olmasi haricinde, aynt bulusa ait vinil aromatik-dien lateks polimer ile aym
polimerden yapilan aym miktarda aynt RDP ile kiyasla ayni har¢ viskozitesine
ulagmak icin gerekli olacak seliiloz eter miktarimt % 15 veya daha fazla veya
tercihen,% 20 veya daha fazla veya daha tercihen % 30 veya daha fazla bir miktarda
azaltmayi saglar. Bu bulusun bilesimleri, kullanicinin gelistirilmis suya daldirma
kesme dayamimui ve iyilestirilmis donma-c¢oziilme kesme dayammmi elde etmesini
saglar. Bu bulusun bilesimleri, kullanicimin gelistirilmis suya daldirma kesme

dayanmimu ve iyilestirilmis donma-¢6ziilme kesme dayanimi elde etmesini saglar.
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Uygun miktarlarda seliiloz eter, mevcut bulusun kuru karisim bilesiminin toplam

agirh@ temelinde agirhikea % 0.17 ila 0.32 arasinda degisebilir.

Kullanilan seliiloz eterinin miktarlari, sudaki viskoziteleri ile ters orantili oldugundan,
uygun bir miktarda su icinde % 21ik bir ¢ozelti igcinde 70.000 mPa-s (70.000 cps)
viskoziteye sahip (oda sicakliginda bir Haake Rotoviskometre kullanilarak
belirlendigi gibi Haake, 2.55 karsiliklt saniye) seliiloz kuru karigim bilesiminin toplam
agirhigr temelinde agirlikca % 0.17 ila % 0.32 arasinda veya tercihen agirlikca %
0.27'ye kadar veya daha tercihen agirlikca% 0.25'e kadar veya daha da tercihen
agirhikca% 0.22'ye kadar degisebilir ve oda sicakliginda su icinde agirlikca% 2 ¢ozelti
icinde 40.000 mPa-s (40.000 cps) viskoziteye sahip bir seliilloz eter (Haake, 2.55
karsilikli saniye) kuru agirliga gére agirlikgca kuru fayans yapistiric bilesiminin %
0.18 ila 0.35 veya, tercihen, agirlik¢a % 0.30'a kadar veya daha tercihen agirlikca%
0.28'e kadar veya daha da tercihen agirlik¢a % 0.25'e kadandir.

Bagka bir yonden, bu bulus, mevcut bulusun tekrar dagilabilir polimer tozuna sahip
olan bir ¢imento i¢eren fayans yapistiricr bilesiminin saglanmasini, bilesimin, istenen
har¢ viskozitesine sahip bir harci yapmak i¢in suyla kanstirilmasini, harcin bir
substrata uygulanmasini; bunun iizerine bir kiremit uygulanmasi ve kurutulmasi
agamalari iceren tekrar dagilabilir polimer tozuna sahip olan bir cimento iceren fayans
yapistiricr bilesimi temin etmeyi iceren yontemler sunmaktadir. Mevcut bulusa ait
yontemlerde, 6rmegin 5 rpm de 400,000 ila 600,000 mPa-s (400,000 - 600,000 cps)
gibi aym harc viskozitesine ulasmak icin gerekli olacak seliiloz eter miktarina kars:
istenen bir har¢ viskozitesine ulasilmasim saglayan selilloz eter miktar, aym seliiloz
eterl igeren ayni ¢imento ve ayni ortalama partikiil boyutuna sahip olan mevcut bulusa
ait vinil aromatik-dien lateks polimeriyle ayni polimerden yapilmis ayni miktarda
RDP gibi, karsilastirmali bilesimdeki lateks polimerin, agirhik¢a% 2.5'hk bir
karboksilasyon derecesine sahip olmasi disinda, ihtivag duyvulacak seliiloz eter

miktarina karsi% 15 veya daha fazla veya tercihen% 20 veya daha fazla azalir.

Arzu edilen bir har¢ viskozitesi, 6rnedin 5 rpm'de 400,000 - 600,000 cps harc arasinda
degisebilir.
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Arzu edilen substratlarin Ornekleri arasinda ornegin kontrplak: duvar levhasi,
greenboard, al¢t duvar levhast ve elyaf ¢cimento levhast gibi arka levha; beton; yonlii
iplik tahtasi; siva yiizeyli duvarlar gibi bitmemis yiizeyler veya boyali veya duvarh
yiizeyler gibi bitmis yiizeyler dahil i¢ duvar yiizeyleri; bir yaliim paneli veya bir ses

yalitim paneli bulunur.

Aksi belirtilmedigi siirece, tiim sicaklik ve basing birimleri oda sicakliginda ve

standart basing (STP) vardir. Belirtilen tiim araliklar kapsayici ve birlestirilebilirdir.

Parantez iceren tiim ifadeler, parantez icindeki parantez maddesinin ikisini veya her
ikisini veya yoklugunu belirtir. Omegin, "(metil) stiren" ifadesi, alternatif olarak,

stiren ve metil stiren icerir.

Burada kullanildi@1 gibi, aksi belirtilmedigi taktirde, “molekiiler agirhk™ fazi bir
anyonikal olarak stabilize edilen emiilsiyon polimer i¢in bir poli(stiren) standarta kars
jel gecirme kromatograti (GPC) tarafindan élciildiigii gibi agirhk ortalama molekiiler
agirhg kasteder. Burada kullanildigi gibi, “polimer” terimi alternatif olarak bir
kopolimer, bir terpolimer, bir tetrapolimer, bir pentapolimer vs gibi bir veya daha
farklt monomerden yapilan bir polimeri kasteder ve bir rastgele, blok, graft, ardisik

veya gradant polimer gibi olabilir.

Burada kullanilan "harc viskozitesi” terimi, asagidaki ¢rneklerde oldugu gibi 25 ©

C'de 6lgtlen bir havanin 5 rpm Brookfield viskozitesini belirtir.

Burada kullanildig gibi, Tg'ler diferansiyel tarama kalorimetresi veya DSC (dakikada

10 ° C 1s1tma hazi, biikiilme ortasinda Tg alinan) kullanilarak 6lciilmiistiir.

Burada kullamldifi iizere, "ag. %" terimi agirlik¢a yiizde anlamina gelir.

Burada kullanildig: gibi, aksi belirtilmedigi taktirde, “ortalama partikiil boyutu™ fazi
dagitimdai partikiillerin %350ag.’si partikiilden daha kiigiik olacak ve dagitimdaki
partikiillerin 9%50ag.’si partikiilden daha biiyiik olacak sekilde lazer 1sik dagitinu
tarafindan belirlendigi gibi toz partikiillerinin bir dagiluiminda bir partikiiliin en genis
boyutu veya partikill capim kasteder. Baslangic lateks dagitim partikiilleri icin,

ortalama partikiil dinamik 151k tarama vasitasiyla iireticinin tavsiye edilen Prosediirleri
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basina Microtrac Inc (York, Pennsylvania)’ nin bir iirlinli, bir Nanotrac NPA 150’yi
kullanarak Olciilmiistiir. Yeniden dafitilan partikiiller igin, partikiil boyut dagitim
lazer serpme vasitasila iireticinin tavsiye edilen prosediirleri bagina Beckman Coulter
{Brea, California) bir iriinii, bir Coulter LS 230 partikiil boyut analizini kullanarak
Olciilmistiir. Polarizasyon yogunluk farkhh serpme ve lazer serpme boyunca
partikiillerden serpme 15181 acimin bir fonksiyonu olarak toplanir ve biiyiik oranda bir

partikiil boyut dagitimina doniisiir.

Burada kullanmildigi gibi, “ayar” terimi Concrete - Microstructure, Properties, &
Materials, 3. baski, P. Kumar Mehta, Paulo J.M. Monteiro, sayfa 220°de aciklandig:
gibi, plastik ¢imento harcinin katilasmast anlamina gelir. Katilasmanin baslamasi,
katilagma baslangici da denir, macunun calisamaz hale geldigi zaman ¢ok kisa siirede
isaretler. Macun aniden sertlesmez, tam olarak sert olmasi i¢in zaman
gerekir.Tamamen katilastirmak icin verilen zaman ¢ok uzun olmamasi gereken en son

seti isaretler.

Mevcut bulug sahipleri, diigiik karboksilasyon, en az bir etilenik olarak doymamis
dikarboksilik asit monomerine sahip biiyilk partikiil biiviikliigiinde suda ¢oziinmeyen
film olusturucu bir polimerden ve diisitk miktarda bir seliiloz eterden olusan bir RDP
kombinasyonun, ¢imento bilesiminde beklenmedik sekilde iistiin suya dalma kesme
dayammmi ve donma / ¢6zme kesme dayamimu ile sonuglandigini bulmuslardir.
Ormnegin, test standardi ANSI 118.4%e gire karakterizasyon bélim 5.2.3 (2011),
Spesifik bitylik partikiil biiyiikliiiine ve diisiik karboksilasyon polimerinden ve diistik
miktarda selilloz eterden olusan RDP'lerle formiile edilmis CTA'lar diger stiren
biitadien ve vinilasetat etilen (VAE) yeniden dagilabilir polimer tozlar ile formiile
edilmis harclara gore beklenmedik iistiin 7 giin suya daldirma gecirmez seramik
mozaik kesme dayamimu sergiler. Ek olarak, test standardi ANSI 118.4'e gore
karakterizasyon bolim 5.2.6 (2011), bulustaki CTA'larin  miikemmel 28 giin
gegirimsiz seramik mozaik karo donma / ¢oziilme kesme dayanmim sergiledigini
gostermektedir. Buna gdére, biiyiikk partikiil boyutunun, suda c¢dziinmeyen film
olusturucu polimerden belirtilen diisiik karboksilasyon seviyesinin ve selilloz eterin
azaltilmis dozajinin kombinasyonu, mitkemmel bir su daldirma kesme dayamm ve

¢imento yapistiricisinin donma / ¢éziilme dayanimi saglar.
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Mevcut bulusta kullanilabilecek polimerler, diisiik bir karboksilasyon derecesine ve
biiviik bir ortalama partikiil boyutuna sahip olan suda ¢oziinmeyen film olusturucu
polimerlerdir. Tercih edilen suda coziinmeyen film olusturucu polimerler, stiren-
biitadien kopolimerleridir. Bulusun diizenlemelerinde, suda c¢oziinmeyen tilm
olusturucu polimer, monomer stiren, biitadien, 1takonik asit ve akrilonitrilden olusan

biiyiik bir partikiil biiyiikligii, diisiik karboksilasyon kopolimeri olabilir.

Suda ¢Oziinmeyen film olusturucu kopolimerler, sulu emiilsiyon veya siispansiyon
polimerizasyonu, tercihen emiilsiyon polimerizasyonu ile geleneksel sekilde, drnegin
geleneksel polimerizasyon sicakliklari, ornegin 40 ° C ila 120 ° C, tercihen, 70 ° C
veya daha fazla, veya tercihen 105 ° C'yve kadar, ve basinclarn, dien komonomer
basinglar1 150 psi veya alunda, tercthen 100 psi veya alunda, kullamilarak
hazirlanabilir. Polimerizasyon, t-biitil peroksit ve siimen hidroperoksit gibi bilinen bir
veya daha fazla geleneksel suda ¢ozinir veya yag (monomer) ¢oziiniir baglaticisi,
veya silfit ve bisiilfit gibi bir indirgeyici ajan kullanarak bir redoks baslatica
kombinasyonu kullamlarak baglatilabilir. Molekiiler agirhg, geleneksel regiilator
maddeleri veya merkaptanlar, alkanoller ve dimerik alfa-metilstiren gibi zincir
transfer ajanlarimi kontrol etmek i¢in, polimerizasyon sirasinda, konvansiyonel tarzda,
polimerize edilecek olan monomerlere dayanarak, agirlikca% 0.01 ila 5.0, veya
tercihen agirlikca% 3'e kadar geleneksel miktarlarda kullanilabilir. Polimerizasyon
islemi, tercihen, 2000 veya daha fazla sayidaki ortalama molekiil agirhigina sahip suda
¢Oziinlir kopolimerler gibi geleneksel miktarlarda bir veya daha fazla geleneksel
emiilsiyonlagtirnier ve / veya koruyucu koloit varhiginda gergeklestirilir. Uygun
emiilsiyonlagtincilar  arasinda  anyonik,  katyonik ve iyonik  olmayan
emiilsiyonlagtiricilar, érnegin 8 ila 18 karbon alkil veya alkil aril eter siilfatlar gibi
anyonik yilizey aktif maddeler ve bunlarin tuzlari ve 8rnegin alkil veya alkil aril
poliglikol eterler gibi iyonik olmayan ylizey aktf maddeler ver alir. Bir veya daha
fazla yiizey aktif madde yerine veya bunlara ek olarak uygun koruyucu kolloidler,
oérnegin polivinil alkolleri; suda ¢dziiniir bicimde polisakaritler, 6rn. nisastalar ve
sellilozikler; kazein veya soya proteini gibi proteinler; lignin siilfonatlar; ve drnegin
poli (met) akrilik asit gibi sentetik kopolimerler ve karboksil fonksiyonlu komonomer

birimlerine sahip (met) akrilatlarin kopolimerleri igerir.
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Bir veya daha fazla bazik bilesik, kopolimer icindeki mol mol basina 0.4 mol veya
daha fazla, tercihen 0.5 ila 2 mol, daha tercihen 0.6 mol veya daha fazla miktarda
polimerizasyondan once, sirasinda veya sonrasinda eklenebilir. Bazik bilesik, sulu
kopolimer iiriiniin pH'1m 8.0 veya daha fazla veya 9.5 veya daha fazla veya tercihen
en az 10.5 ve tercihen 12.5'e ayarlamak i¢in bu miktarda ilave edilebilir. Bazik bilesik
bir inorganik bazik bilesik, tercihen bir alkali metal hidroksit gibi gii¢lii bir inorganik
bazik bilesik veya sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi bir toprak alkali

metal hidroksit olabilir.

Kopolimerler, kopolimeri yapmak i¢in kullanilan monomerlerin toplam agirhigina
bagh olarak agirlikca% 20 ila 79.9, tercihen% 30 veya daha fazla, 6rnegin agirhikca%
60 ila% 70, bir veya daha fazla vinil aromatik komonomerden a) tercihen% 60veya
daha az, 6rnegin agirhikgca% 20 ila% 33 bir veya daha fazla 1,3 dien komonomeri b),%
0.1 ila% 2.25, tercihen% 0.5 veya daha fazla veya tercihen% 2.125 veya daha az
komonomer c¢) ve agirhkca% 0 ila 76, tercihen% 40 veya daha az veya daha fazla
tercthen% 20 veya daha az, Ornegin afirhkca% 3 1ila% 7 komonomer

d) kopolimerizasyon iiriiniinii icerebilir.

Komonomerler ve agirlik oranlari, -20 ° C ve iizerl, tercihen 0 ° C veya lizeri veya
daha iyisi, 10 ° C ve lizeri veya listii veya 30 ° C'ye kadar veva daha az, tercihen 28 °©
C'ye kadar veya daha az veya daha fazla tercihen 25 © C'yve kadar olan cam gegis
sicakligina (Tg) sahip olan bir kopolimer yapacak sekilde secilir. Tg, ¢imento
bilesimlerinde kullamm i¢in ¢ok yiiksekse, Ozellikle soguk havalarda esneklik ve
catlak koprillemesi gibi son kullamm 6zellikleri zarar goriir. Kopolimerlerin Tg'si
bilinen bir sekilde diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) ile belirlenebilir. Seramik
islemede kurban baglayici olarak kullanmimda, SB RDPnin yararli Tg'si 110 ° C,
tercihen 60 ° C kadar yiiksek olabilir.

Uygun komonomerler a) érnegin o-viniltoliien ve tert-butilstiren ve C1 ila C8alkil ve
sikloalkil (met) akrilatlar gibi stiren, alfa-metilstiren, C1-C4alkil-stirenler icerir.
Stiren tercih edilir. Stiren biitadien kopolimerlerinde, uygun komonomerler b) 6rnegin
1,3-biitadien ve izopreni igerir, 1,3-biitadien tercih edilir. Uygun komonomerler c)
ornegin, etilenik olarak doymanus di-karboksilik asitleri, bunlarin anhidritlerini ve

bunlarin tuzlarimi, 6zellikle yeniden dagilabilir kopolimer tozunun dagilabilirligini
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gelistirmek icin tuzlari, dzellikle de ikonik asit ve / veya maleik asit ve / veya fumarik

asitleri igerir.

Uygun istege bagh komonomerler d) (met)akrilatlar veya vinil monomerleri igerren
alkoksilan gibi, silikon fonksiyonel komonomerler ve glisidil (met)akrilatlar gibi
epoksi-fonksiyonel komonomerler; allil N-metilol karbamatlar veya allil
metakrilatlar;  alkil esterler ve  N-metilol-(metjakrilamid (NMA), metil
metilakrilamidoglikolat (MAGME), akrilamidoglikolik asit (AGA) gibi post ¢apraz
baglama komonomerler; 6megin divinil benzen veya divinil adipatlar gibi capraz
bagli komonomerler ve fosfoalkil (met)akrilatlar gibi fosforlu asit monomerler;
sodyum stiren sillfonat gibi siilfiir asit monomerler; hiroksil alkil (met)akrilatlar;
fumarik asit veya maleik asidin diesterleri; (met)akrilonitril gibi etilenikal olarak
satiire edilmemis karboksiamidler ve karbonitriller, 2-etilheksil (met)akrilat veya n-

butil akrilat, metil metakrilat, etil akrilat gibi (met)akrilik asidin alkil esterlerini igerir.

Tercihen, kuruduktan sonra elde edilen tozun suyun yeniden dagilabilirligini arttirmak
icin, sulu kopolimer dispersiyonunu biiyiik o6lgiide kurutmadan once yukarida

aciklandigr gibi bir bazik bilesik eklenebilir.

Tercihen, iyi su yeniden dagitilabilirligi ve koku kontrolii saglamak i¢in, kopolimer
icindeki% 75 veya daha fazla, tercihen% 85 veya daha fazla, veya daha tercihen,% 95
veya daha fazla toplam karboksil grubu sayisi kopolimer toz parcaciklarinin
yiizeyinde bulunabilir. Bu tiir kopolimerlerde, yiizey karboksil gruplarinin bir kismui
veya tamami kopolimer tozu igerisinde tuz halinde bulunabilir. Kopolimer
parcaciklarinin yiizeyinde bulunan molar miktarda karboksilik gruplarin ve sulu
dispersivonun sivi fazindaki molar miktardaki karboksilik gruplarin toplami, bilinen
titrasyon yéntemleri ile ayn ayn o6lciilebilir. Kopolimer partikiillerin yiizeyinde ve
sulu dispersiyonun sivi fazinda bulunan dlciilen molar miktarda karboksilik grup,
kopolimer tozunun yiizeyinde bulunan karboksilik gruplann yiizdesini hesaplamak
i¢in, daha sonra kopolimer parcaciklarinin sulu dispersiyonundaki toplam karboksilik
grup sayisina bdliiniir, kopolimer yapmak icin kullanilan monomerlerin toplam
agirhigina dayanarak kopolimer yapmak icin kullanilan komonomer (ler) in miktar
olarak alinmr. Bu tiir kopolimerler, 6rnegin, sadece komonomer c¢) olarak etilenik

olarak doymamis dikarboksilik asid(ler)in kullamimiyla, kopolimerizasyonun son



10

15

20

25

30

kisminda daha fazla asit icerecek sekilde kopolimerizasyonda beslenen asamali
monomer ve/veya polimerizasyonu pH 3 ila 9 arasinda, tercihen 4 ila 8 veya tercihen

6 ila 8 arasinda bir pH'ta gergeklestirerek yapilir.

Tercihen, iyi suya daldirma kesme dayammi ve donma / ¢oziilme kesme dayanim
elde etmek i¢in, karboksilasyon miktar, italonik asitli stiren biitadien kopolimeri gibi
toplam ¢oziinebilir agirhiga veya suda c¢oziinmeyen film olusturucu polimerin
agirhigina dayali olarak agirlikca % 0.1 ila agirlikca% 2.25'en, tercihen agirhikga%
0.5 ila% 2.125 veya daha fazla tercihen agirlikca% 0.75 ila agirlikca% 2 en az bir
etilenik olarak doymanus dikarboksilik asit, bunlarin tuzlar veya bunlarin karisimlar,
tercihen tercihen ikonik asit ve / veya maleik asit ve / veya fumarik asittir. Mevcut
bulusa uygun olarak, azaltilmis miktarda seliiloz eter ile birlikte belirtilen polimer
partikiil biiylikligii ve toplam karboksilasyon seviyesinin kombinasyonu, suya
daldirma kesme dayanimini ve donma / ¢ézilme kesme dayanimini 6nemli dlciide

etkiler.

Mevcut bulusa gore, suda ¢oziinmeyen film olusturucu polimerin parcacik bityiikliigii,
verilen kesme dayamminin elde edilmesi i¢in de Onemlidir. Spreyle kurutulacak olan
sulu dispersivon veya lateks icindeki suda ¢Oziinmeyen film olusturucu polimer,
ortalama partikiil biiylikliigline 200 nm ila 500 nm, tercihen 220 nm veya daha fazla
veya tercihen 400 nm'ye kadar veya, daha tercihen 240 nm veya daha fazladir. Genel
olarak, bu bulusta elde edilen sulu bir ortamda polimer mikropartikiillerinin stabil bir
dispersiyonunu veya emiilsiyonunu ifade eden sulu dispersiyonlar veya lateks, genel
olarak agirhikca% 30 ila% 75, 6rnegin% 35 ila %65 arasinda, tercihen agirlik olarak %
40 ila 60 arasinda bir kat igerigine sahip olabilir.

Bu bulusun su iginde yeniden dagilabilir polimer tozlari, suda ¢dziinmeyen bir film
olusturucu polimerin ortak kurutulmus bir kansimini ve koloidal stabilizasyon ve
polimer tozlarinin submikron parcacik boyutlarina yeniden dagitilabilirligi igin bir
koloidal stabilizator icerir. Diisiik karboksilasyon, biliyiik ortalama partikiil
bilylikliigiinde suda c¢oziinmeyen film olusturucu polimerin kullanimi, nispeten
yiksek koloidal dengeleyici seviyelerinde ve spreyli kurutmaya tabi tutulan
dispersivondaki yiiksek kati seviyelerinde bile piiskiirtmeyle kurutma igin diisiik bir

viskozite saglar. Uygun koloidal stabilizatorlerin 6rnekleri arasinda 6rnegin polivinil
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alkoller bulunur. Burada kullamim igin tercih edilen polivinil alkoller, kismen
hidrolize polivinil alkollerdir. Bulusun diizenlemelerinde, kolloidal stabilite elde
etmek icin kullamlan PVOH veya bilinen diger kolloidal stabilizatérlerin miktari,
suda ¢oziinmeyen polimerin agirhigina bagh olarak agirhikca en az% 1, Grnegin

agirhikca% 2 11a% 30, tercihen agirhkca% S ila 20 arasinda olabilir.

Suda dagilabilir polimer tozu, suda dagilabilir polimer tozu elde etmek icin suda
¢oziinmeyen film olusturucu polimerin sulu bir karistminin ve bir koloidal
dengeleyicinin  kurutulmasiyla iretilebilir. Terciben, suda ¢oziinmeyen film
olugturucu polimerin sulu bir dispersiyonu koloidal stabilizator ile karistirilarak
esasen homojen bir sulu dispersiyon elde edilir, daha sonra suda yeniden dagilabilir
polimer tozunu elde etmek igin spreyle kurutulur. Bir 6rmekte, sprey ile kurutulmus
olan beslemenin viskozitesi 1000 mPas (23°C ve 20 revoliisyonlarda Brookfield
viskozite) daha az, tercihen 250 mPas’den daha az bir deger elde edilecek sekilde kati
icerik vasitasiyla ayarlanabilir. Sprey ile kurutmaya dagilimin kat igerigi genellikle
dagilimin toplam agirhina dayanan agirhginca %25-%60, tercihen agirhiginca %35
ila %50 arasinda olabilir. Suda yeniden dagiilmayan polimer tozlar1 hazirlamak icin,
akoz dagilmmlar kurutulur, tercihen sprey kurutma ile kurutulur. Sprey kurutma bir
doner disk atomize edici veya tek-sivi, ikili-sivi veya coklu sivi memelerinin
vasitasiyla gerceklestirilen atomizasyon ile geleneksel sprey ile kurutma tesisinde

gerceklestirilebilir.

Genel olarak, hava, azot veya azot bakimindan zenginlestirilmis hava, kurutma gaz
olarak kullanilabilir, kurutma gazinin giris sicakligr genellikle 200 © C'yi, tercihen 110
° Cila 180 ° C'yi, daha da tercihen 140 ° C ila 170° C "1 asmaz. Cikis sicakhigl
genellikle, bitkiye, reginenin Tg'sine ve istenen kurutma derecesine bagh olarak 45 °©
Cila 120 © C, tercthen 60 © C ila 90 © C olabilir.

Koloidal stabilizatére ek olarak, yeniden dagitilabilir polimer toz pargaciklarin
agirligima bagl olarak, kopiik dnleyici bir madde gibi sulu dispersiyonun agirlikca%
1.5'e kadar bir miktarda képiik 6nleyici madde gibi kurutulmasindan énce, gelenecksel
miktarlardaki geleneksel istege bagli katki maddeleri ilave edilebilir. Geleneksel
miktarlarda kullanilabilecek diger katki maddeleri arasinda CaCl2 ve MgCl2 gibi bir

veya daha fazla tuz, emdilgatdrler veya yiizey aktif cisimleri, monosakaritler,
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disakaritler ve kaolin gibi kayma onleyiciler (antiblokaj maddeleri) bulunur. Yapisma
dnlevici maddenin miktari, toplam toz miktarina bagli olarak agirhkca% 30'a kadar,

tercihen agirhik¢a% 3 ila% 15 olabilir.

Yeniden daglabilir polimer tozunun pargacik boyutu dagihmimin X350 boyutu,
kurutma kosullarina ve kurutma ekipmanina baghdir. X50, mikrometrelerdeki ortanca
cap1 temsil eder; bu, parcaciklarin agirlik¢a% 50'sinin bu captan daha kiigiik oldugu
anlamma gelir. Bu bulusun yeniden dagilabilir polimer tozu tercihen X50 partikiil
ebadi ¢capina 5 ila 300 mikrometre, tercihen 20 ila 200 mikrometre, en ¢ok tercihen 50
ila 100 mikrometre sahiptir. Tozun parcacik biiylkliigii dagilimi, 1.8 - 350 pm'lik bir
Olctim aralifinda "Sympatec Helos" parcacik biiyiikliigii analizérii kullamlarak ve

tozun basincli hava ile dagitilmasiyla lazer kirinimu ile 8lciilebilir.

Polimer partikiillerin yeniden dagilabilir polimer tozu icindeki agirhigi, 6rnegin,
burada anlatilan vinil aromatik komonomer ve 1,3-dien komonomerinin
karboksilatlanmug kopolimerinin agirhidy, tercihen agirhkca% 40 ila% 95 arasinda
olabilir daha da tercihen, afirhkca% 65 ila% 87, suda dagilabilir polimer tozunun

toplam agirhigmn% 8'1 kadardr.

Burada kullanilan "yeniden dagilabilir polimer tozu" terimi, yeniden dagitilabilir
polimer tozunu yapmak icin kullamlan lateksin veva emiilsiyon polimerinin orijinal
parcacik boyutunun bir partikiil boyut dagilimini saglamak igin deiyonize suya

kolayca dagilabilen bir toz anlamina gelir.

Mevcut bulusta kullanim i¢in uwygun seliiloz eterleri, sillfoetilseliloz  veya
karboksimetilselilloz gibi iyonik seliilloz eterleri ve bunlann tuzlarini; sodyum-
karboksimetilseliilloz, sodyum-siilfoetilselilloz veya diger katyonlarla, 6r. potasyum
veya amonyum ve benzeri ilgili tuzlar; alkilseliilozlar, hidroksialkil alkilseliilozlar
veya hidroksialkilselilloz, Ornegin, metilseliilloz, metil hidroksietilseliiloz, metil
hidroksipropilseliiloz, hidroksietilseliiloz, etilhidroksietilseliiloz, metil
etilhidroksietilseliiloz, metil hidroksietilhidroksipropilseliiléz, metil
hidroksietilhidroksibutilseluléz veya yukarida belirtilen iiriinlerin kansimlan gibi

iyonik olmayan seliiloz eterleri icerebilir.
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Bir seliiloz eter bilesimi, seliiloz eterlerine ek olarak, diger katki maddelerini, érnedin
sivilastiricilar: / akis maddelerini (6rnegin melamin veya naftaline dayali siilfonatlar
ve ayrica polieterleri), hidrofobize edici ajanlan ve yaglayicilan (6rmegin poli {(etilen

oksit) veya ilgili polimerleri) icerebilir.

CTA'daki seliiloz eterleri icin geleneksel dozajlar, genellikle formiilasyonun kalitesi,
nihai son kullanim performansi gereklilikleri ve seliiloz eterlerin molekiiler agirhig:
gibi faktorlerle degisir. Genel olarak, belirli bir viskoziteye ulasmak igin gereken
seliiloz eterlerinin miktari, seliiloz eterin 1 / molekiiler agirhig ile orantthdir. Seliiloz
eterin miktan seliiloz eterin molekiiler agirligma baghdir ve istemlere gore agirlik
arahi@ina gore dozlanir. Aymi zamanda, 6rnegin, fayans yapistiricisinin kuru agirligina
bagli olarak toplam agirlikca% 0.05 ila agirlikca% 0.4, tercihen agirlikca% 0.1 ila%
0.3 miktarinda, veya daha tercihen agirlik¢a% 0.25'e veya daha da tercihen agirhkc¢a%
0.22'ye kadar olabilen miktarlar da bulunmaktadir. Bu gibi talep edilen miktarlar, ayni
polimerden yapilmig bir RDP lateksine sahip ayni1 ¢imento kompozisyonu ile ve bu
bulusun karboksilasyonu ve partikiil ebad: olmadan boyle bir kesme dayamm elde
etmek i¢in ihtiya¢ duyulacak seliilloz eter miktarina kiyasla, % 15 veya daha fazla,
tercthen% 20 veya daha fazla veya daha fazla tercthen% 30 veya daha fazla

azaltilabilir.

Daha yiiksek bir molekiiler agirlikta, seliilloz eter dozu azalir. Seliiloz eterlerin farkli
molekiiler agirliklar: bulusta kullanilabilir ve selilloz eterlerin viskoziteleri molekiiler
agirhklarma karsihk gelir. Seliiloz eterin  viskozitesi, 20 ° C'de bir Haake
Rotoviskometre, kesme hiz1 2.55 s '1 olan bir su kullamlarak agirhkca% 2 cozelti
Olciilerek belirlenir. Baz1 viskozite i¢in selilloz eter dozajimm orneklert 60.000 ila
70.000 mPa s arasindadir, seliilloz dozajinda azalma% 10 ila% 30, tercihen% 20 ila%
30 olabilir; 40,000 mPa s ila 50,000 mPa s arasinda bir viskozite i¢in, seliiloz
dozajinin azaltllmasi tercihen% 10 1la% 30, daha tercihen% 20 ila% 30 olabilir.

Mevcut bulusa gore, cimento Ornekleri arasinda portland ¢imentosu, puzolanik

cimento, cliruf ¢cimentosu, magnezya ¢imentosu ve fosfat cimentosu bulunur.

Mevcut bulusa goére, CTA'lar ayrica dolgu maddeleri igerebilir. Dolgu &rnekleri

arasinda, Ornegin, silika kumu ve kuvars kumu, kuvars unu, kalsiyum karbonat,
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dolomit, aliiminyum silikatlar, talk veya mika gibi kumlar veya pomza, kopiiklii cam,
gazbeton, perlitler veya vermikulitler gibi hafif dolgu maddeleri bulunur. Dolgu

maddelerinin karisimlar da dahil edilebilir.

Cimento bilesimi, drmegin ¢inko oksit, ¢cinko hidroksit ve ¢inke hidroksit karbonattan
olusan gruptan secilen alkali metal hidroksit ve / veya alkalin toprak metal hidroksit

gibi geleneksel miktarlarda diger geleneksel katki maddelerini icerebilir.

Mevcut bulusun baska bir yoniinde, bir substratin sizdirmaz hale getirilmesi,
baglanmas1 veya kaplanmasi icin vontemler (1) mevcut bulusta kullanilan yeniden
daglabilir polimer tozuna sahip bir cimento iceren fayans yapistirici bilesiminin
saglanmasi, (2) suyla karnstrilmast ve (3) substrata uygulanmasi ve kurutulmasi
adimlarinm igerir. Bilesim tercihen insaat endiistrisi iirinlerinde kullanilir ve yagsiz
katlarda, cgatlak izolasyon membranlarinda, sizdirmazhk bulamacglarinda veya tamir
harglarinda veya bunlarda yapmak icin kullamlabilir. Uygun substrat ornekleri
arasinda Ornegin bir kiremit, kontrplak, arka panel, bir yalitm paneli, i¢ duvar
yilizeyleri, celik takviye, eski beton, sertlestirilmis beton, eski harg, sertlestirilmis harg
veya bir ses gecirmez panel bulunur, Bir ¢imento bilesiminin kivami, kuru karnsim
tozuna ilave edilen su ile ayarlanir. Su, son kullanim gereksinimlerine gére istenen
tutarlilign saglamak icin bu miktarda ilave edilebilir. Bulus sahipleri sasirtict bir
sekilde bulustaki cimento bilesiminin bir alt tabakaya uygulanmasinin, gelistirilmis
suya daldirma kesme dayamimi ve donma ¢6zillme kesme dayanimi ile sonuglandigini

bulmuslardir.

Asagidaki omekler sadece agiklama amaciyla verilmistir ve takip eden istemlerin
kapsamini simirlama amact tasimamaktadir. Aksi belirtilmedigi siirece, tiim pargalar
ve ylizdeler agirlik cinsindendir, tiim sicakliklar oda sicakhgindadir ve tiim basinglar

standart basingtadir.
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ORNEKLER:
TEST YONTEMLERI:

Kuru Karisim Hazirlama: Cimento, kum, polimer ve koyulastiric tartilir ve plastik bir
torbaya konur ve daha sonra 2 dakika boyunca elle kanstinhir ve 24 saat boyunca

sartlandirilir.

Yogunluk: Harclar bilinen hacimli bir kabin ic¢ine verlestirilir, sikistirtlir ve ardindan
tartilir.

Har¢ Viskozitesi: Viskoziteler, 25 ° C'de bir Brookfield Helipath standi ile birlikte bir

Brookfield Synchro-lektrik viskozimetre (Model RVT) ile 6lciiliir. Harg bir yogunluk
kabina doldurulur ve is mili (T-F) harcin ylzeyine dokunacak sekilde
konumlandirlir. Viskometre mili 5 rpm ile 2 dakika boyunca doner. Dénme sirasinda
viskozimetre yukan ve agsag) hareket ettirilir, boylece donen mili, numune boyunca
sarmal bir yol tarif eder. {lk &lgiim, bir tam déniisiin ardindan is mili tamamen
batincaya kadar alinmaz. Viskozimetre her bir yonde hareket ederken, ortalamalan

bildirilen dort deger dlgiilir.

Yeniden dagitlabilirlik: Tozun yeniden dagitilabilirligi, polimer tozunun agirlikca% 1

kati seviyesinde deiyonize (DI) suya dagitilmasiyla olcilir ve iki kez 30 saniye
boyunca vortekslenir. Yeniden dagilim, daha sonra bir Coulter LS 230 Lazer Kirinim
Partikiil Boyut Analiz Cihazi kullamlarak o6l¢iilmistiir. Yeniden dagilma, yeniden
dagilimdaki 1 mikronun altindaki polimer parcaciklarinin hacim yilzdesi ile
karakterize edilir. Tam yeniden dagilim,% 75'den daha fazla yeniden daginlabilirlik

olarak tanimlanir. Sonuglar, agagidaki Tablo 1'de listelenmistir.

Kesme dayamimi: Kontrplak kesme dayanimi ANSI 118.4, boliim 4.1.1 ve 4.1.2'ye

gore Olctilmiistiir. Numuneler, bir parca kontrplak ve bir parca tas ocaginin birbirine
baglandig: bir harc tabakasi ile birlestirilir. Kesme dayanimi, numuneler 7 giin ve 28
giin yaslandirildiktan sonra 6lciiliir. Gegirimsiz seramik mozaik kesme dayanimi
ANSI 118.4, boliim 5.2.2, 5.2.3 ve 5.2.4'e gore oOlciilmiistiir. Ornekler, iki adet
gecirimsiz seramik mozaik karoyu birbirine baglayan bir harg tabakasi ile birlestirilir.

Kesme dayanimi, ayrica numuneler 7 giin (ANSI 118.4, bdliim 5.2.2), 7 giin sonra 7
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giin (ANSI 118.4, bolim 5.2.3) daha suya batinnlip, 28 giin (ANSI 118.4, bdlim
5.2.4), ve 28 giin 6 ila § saat suya batinldiktan sonra 28 giin donma ¢6zillme (ANSI
118.4, 5.2.6) i¢in 20 devir dondurma (en az 12 saat boyunca) ve suya daldirp,
bekletildikten sabit sicakhikta (21 © C - 25 ° C ve nem (% 45-55 bagl nemde)
kosullarda) sonra olgiiliir. Kesme dayanim deneyi icin kullamilan bu ANSI test

standartlan asafida dzetlenmistir:

Kesme Dayammi Testi ANSI Test Standard

Gegirimsiz Seramik Mozaik Karo, 7 giin 118.4,52.2
Gecirimsiz Seramik Mozaik Karo, 7 gliin suya batirma 118.4,5.2.3
Gegirimsiz Seramik Mozaik Karo, 28 giin 118.4,5.2.4
Gegcirimsiz Seramik Mozaik Karo, 28 giin donma / ¢ézllme|118.4, 5.2.6
Kantrplak, 7 giin 118.11,41.1
Kaontrplak, 28 gin 118.11,4.1.2

Basing Dayammi: Basing dayanimi, ANSI A118.4, boliim 6.1'c gore Olglilmiistiir.
Har¢lar, 24 saat boyunca bir polietilen film ile kaplanmis olan 2 "kiip kaliplara
yerlestirilerek numuneler hazirlanir, Bu film ¢ikarihir ve 72 saat daha sonra kiipler

kaliplardan cikarilir ve testten dnce 25 giin daha depolanir.

Hazirlama Ornegi A:

Yeniden dagitilabilir bir polimer tozu sunlar karnistirnilarak yapilmistir: 63.5 (agirlik)
kisim stiren, 28.75 kisim biitadien, 6 kisim akrilonitril ve 249 nm partikil biyiikliigi
ve 25 ° C'den daha az bir Tgof a sahip 1.75 kisim itakonik asidin (toplam komonomer
agirhgina gore agirhkca % 1.75 oranminda bir ikonik asit karboksilasyonu)
kopolimerize edilmis komonomer muhtevasina ve lateks polimerinin agirligina bagh
olarak, agirhk¢a% 10 MOWIOL ™ 4-88 sahip olan karboksilath stiren biitadien (SB})
lateksini olusturan suda coziinmeyen bir filmdir. MOWIOL ™ 4-88, graniil formda
(Kuraray America, Houston, TX) kismen hidrolize ve DIN 53015 viskozitesine 4 +
0.5 mPa-s (20 ° C'de% 4 sulu ¢ozelti), 87.7 £ 1.0 mol'lik bir hidroliz derecesine
(sabunlagtirma), %, 140 + 10 mg KOH / g DIN 53401 ester degerine, agirhikca% 10.8
= (.8lik bir artik asetil i¢erigine ve maksimum% (.5'lik bir kiil icerigi (Na2( olarak
hesaplanmigtir) sahip bir PVOH'dir (polivimlalkol). Kangim toplam kati madde

igerigine gore % 35 oranmdadir.
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Bu karisim, bir Mobil Minor (GEA Process Engineering Inc, Columbia, MD) sprey
kurutucusu ile donatilmis iki akiskanlik bir meme atomizerine pompalandi. Afizli3a
hava basinc1 1 bar'a,% 50 akigla, yani 6 kg / saat hava akigina esdeger olarak
sabitlendi. Puskiirterek kurutma, 140 ° C'de sabit bir giris sicaklifina sahip bir N2
ortaminda gerceklestirildi ve karigimin besleme hizinm ayarlanmasiyla ¢ikis sicakhidi,
50 ° C =1 ° C'ye hedeflendi. Es zamanl olarak, kuru iiriiniin toplam airligina gore,
agirhik olarak% 10'luk bir miktarda topaklanmayr Onleyici bir madde olarak spreyle
kurutma ic¢in odaya kaolin tozu (Kamin ™ HG90 Kamin LLC, Macon, GA) ilave
edildi. pudra.

Spreyle kurutma yoluyla elde edilen yeniden dagilabilir polimer tozu, 10 ila 20 pm'lik
(hacimsel) bir ortalama parcacik boyutuna sahiptir. Piiskiirterek kurutulmus toz,
agirhikca% 1 kat1 seviyesinde deiyonize (DI) su igerisine dagitildi ve iki kez 30 saniye
boyunca vortekslendi. Yeniden dagilim, daha sonra bir Coulter LS 230 Lazer Kirinim
Partikiil Boyut Analiz Cihazi kullamlarak Slgtilmiistiir. Yeniden dagilabilirlik verileri,
yeniden dagilabilir polimer tozunun, orijinal SB lateks partikiil ebad1 dagilimina

kolayca dagildigint gbsteren asagida Tablo I'de gdsterilmektedir.

Hazirlama Ornedi B

Yeniden dagitilabilir bir polimer tozu. karboksilath stiren biitadien (SB) lateksini
olusturan suda c¢o6ziinmeyen film, toplamda 266 nm'lik bir partikill agirlifina
dayanarak, 62.5 (agirhk) kisim stiren, 29 kisim butadiene, 6 kisim akrilonitril ve 2.5
kisim itakonik asitin (toplam komonomer agirh@ina bagl olarak, agirhkca% 2.5
oraninda bir ikonik asit karboksilasyonu) kopolimerize edilmis bir komonomer
icerigine ve b) lateks polimerinin agirligima dayali olarak agirlik¢a % 10 MOWIOL™
4-88 sahip olmasi haricinde, Ornek A'daki gibi iiretildi. Karisim, karisimin toplam

agirlhigia bagh olarak agirlikca% 35 toplam kati icerigine sahiptir.

Spreyle kurutma yoluyla elde edilen yeniden dagilabilir polimer tozu, 10 ila 20 pm
arasinda bir hacim ortalama parcacik boyutuna sahipti. Pliskiirterek kurutulmus toz,
agirhikca% 1 kati seviyesinde deiyonize (DI) su igerisine dagitildi ve iki kez 30 saniye
boyunca vortekslendi. Yeniden dagilim, daha sonra bir Coulter LS 230 Lazer Kirinim

Partikiil Boyut Analiz Cihazi kullanmilarak dl¢iilmiistiir. Yeniden dagilabilirlik verileri,
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yeniden daglabilir polimer tozunun, orijinal SB lateks partikiil ebad1 daglimina

kolayca dagildigini gosteren asagida Tablo 1'de g&sterilmektedir.

Hazirlama Ornegi C

Yeniden dagiulabilir bir polimer tozu, karboksilath stiren biitadien (SB) lateksini
olusturan suda c¢oziinmeyen film, toplamda 150 nm'lik bir partikill agirhgina
dayanarak, 62 (agirlhik) kisim stiren, 35 kisim biitadien ve 3 kisim itakonik asitin
(agurlikga% 3'lik bir ikonik asit karboksilasyonu) kopolimerize edilmis bir
komonomer icerigine ve 8 ° C'lik bir Tg ye ve b) lateks polimerinin agirhgina dayal
olarak agirhkea % 10 MOWIOL™ 4-88 sahip olmas: haricinde, Ornek A'daki gibi
tiretildi. Karigim, karigimin toplam agirligina bagh olarak agirlikca% 35 toplam kati

igerigine sahiptir.

Spreyle kurutma yoluyla elde edilen yeniden dagilabilir polimer tozu, 10 ila 20 pm
arasinda bir hacim ortalama parcacik boyutuna sahipti. Piiskiirterek kurutulmus toz,
agirlikca% 1 kati seviyesinde deiyonize (DI) su icerising dagitildi ve iki kez 30 saniye
boyunca vortekslendi. Yeniden dagilim, daha sonra bir Coulter LS 230 Lazer Kirimim
Partikiil Boyut Analiz Cihazt kullanilarak Sl¢tilmiistiir. Yeniden dagilabilirlik verileri,
yeniden daglabilir polimer tozunun, orijinal SB lateks partikiil ebadi dagilimina

kolayca dagildigini gosteren asagida Tablo 1'de g&sterilmektedir.

Hazirlama Ornegi D

Ornek D yeniden dagitilabilir polimer tozu, The Dow Chemical Company, Midland
Michigan tarafindan tretilen ticari yeniden dagitilabilir bir polimer tozu olan DLP
2000'dir. DLP 2000, agirlik¢a% 10-14 oraninda bir kiil igerigi, 0.375 g / ml ila 0.525
g / ml arasinda bir yogunluk ve% 2'nin altinda bir nem icerigine sahip orta sertlikte bir

vinilasetat / etilen kopolimeri igerir.
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Tablo 1 Stiren-biitadien latekslerinden yapilmis RDP'lerin 6zellikleri

Ornekler|Lateks polimer parcacik boyutu (nmj|Karboksilasyon (agd. %)[Yeniden dagilabilirlik (%)

Ornek A 249 1.75 90
Ornek B 266 2.5 95
Orek G150 3.0 100

Favans Yapistinicilar iceren Cimento Hazirlanmasi

Ornek A, B, C ve D'nin yeniden dagilabilir toz bilesimlerini kullanarak ¢imento harci
bilesimlerini hazirlamak i¢in kullanilan bilesenler ve bunlarin nispi miktarlari
(agithkca% veya agirlikga kisim, pbw), asagidaki Tablo 2'de gosterilmektedir.
Cimento harci bilesimleri, kati bilesenlerin kuru harmanlanmasi ve daha sonra
belirtilen su ilave edilerek hazirlandi. Cimento harci bilesimlerinin performansi test
edildi ve sonuglar asagidaki Tablo 3'te gisterildi. Performans sonuglarinin istatistiksel

analizi, asagidaki Tablo 4'te gosterilmektedir.

Asagidaki Tablo 3'teki sonuglar, mevcut bulusa ait SB RDP'lerini igeren
formiilasyonlarin, seliiloz eter dozajlarini agirhikca % 0.34'ten% 0.20've indirirken, 7
giinlilk suya daldirma kesme dayanimi ve 28 giinliik donma / coziilme kesme
dayamiminda 6énemli bir gelisme sergiledigini gosterir. Ayrica, SB RDP'lerin partikiil

biyiikliigii ve karboksilasyon seviyesi yukaridaki performans icin nemlidir.

Asagidaki Tablo 4'te gosterildigi gibi, sadece Ornek | selilloz eter dozajlarim
agirhikca% 0.34'ten% 0.20've diisiirirken suya dalma kesme dayanimi ve donma /
¢oziilme kesme dayamiminda istatistiksel olarak anlamli bir gelisme sergiler. Ornegin,
7 giinliik suya daldirma kesme dayanimu, asagidaki Tablo 3'te Ornek I'de gosterildigi
gibi agirhkca% 0.20 seliiloz eter dozu ile 2.45 MPa'ya (356 psi) yiikselir. Dolayisiyla,
diisiik karboksilasyon, diisiik seliilloz eter dozajlar1 ile kombinasyon halinde mevcut
bulusa ait RDP'leri iceren biiyiik partikiil boyutlu vinil aromatik-dien kopolimeri
iceren formiilasyonlar sasirtici derecede 1yi suya dalma kesme dayanimi ve donma /

¢Oziilme kesme dayanimi saglar.
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Tablo 2: Cimento Harci Formiilasyonlar:

HAM MALZEME

FORMUL (% AGIRLIKCA)

Kars. 1 |Kars. 2 Kars. 3 |Kars. 4 Kars. 5[Or. 1 |Kars. 6 [Kars. 7
Portland Cimentosu Tip | 35 35 35 35 35 35 35 35
Kum F-80, Silika kum 61.96 [62.10 61.96 |62.10 |61.96 [62.10 |61.96 [62.10
Kalsyium Format 0.70 [0.70 |0.70 [0.70 |0.70 [0.70 |0.70 [0.70
Ornek D (DLP 2000) nin RDP 2.00 |2.00 - -- -- -- -- --
Karsilastirmali Ornek B nin RDP -- -- 2.00 ([2.00 - - -- -
Ornek A mn RDP -- -- - 2.00 [2.00 |- --
RDP Ornek G (DLP 402) nin RDP -- - - - 2.00 [2.00
Hidroksietil metil sellildz (HEMC
kit (HEMC) 0.34 (020 034 [020 034 [020 034 [o.20
Toplam, %agirlik 100 100 100 100 100 100 [100 100
Su:agiriikea Toz Orani 0.22 [0.205 |0.22 [0.195 0.22 [0.195 |0.235 |0.205

1. 40000 mPa-s'ye (40000 cps) (Haake, 2.55 kargilikli saniye), oda sicakhginda su icinde agirlikga%

2'lik bir ¢dzeltide sahip HEMG,
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Tablo 4: Cimento Harc1 Formiilasyon Test Sonuclarinin Istatistiksel Analizi

Gimento Kiremit Ya.p|§t|.r|0| ?3;%:?uzrféﬁrzfg}’n?’sg;srgfh%?ﬁlye istatistik§el olarak anlth (?;ellik
Son Kullanim Ozellikleri performans farkini gdsteren RDP &rnegi
Kesme Dayanimi, Gegirimsiz Seramik Mozaik Karo:

Suya batirmadan 7 giin .

sorsl(ra E evet Ornek 1

Cozillme Donma evet Ornek

7 gln evet -

28 glin evet -

Kesme Dayanimi, Kontrplak:

7 gun evet -

28 glin evet -
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